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_ Rf. 11709 P/N. BX8071512100
— PROCESADOR INTEL CORE 13-12100 3.30GHZ
intel SOCKET 1700

CORe

Esencial  Conjunto de productos 12th Generation Intel® Core&#8482; i3 Processors Nombre de codigo Productos
anteriormente Alder Lake Segmento vertical Desktop NuUmero de procesador i3-12100 Litografia Intel 7 Especificaciones
delaCPU Cantidad de nlcleos 4 # of Performance-cores 4 Cantidad de subprocesos 8 Frecuencia turbo maxima 4,30
GHz Performance-core Max Turbo Frequency 4.30 GHz Performance-core Base Frequency 3.30 GHz Caché 12 MB Intel®
Smart Cache Total L2 Cache 5 MB Processor Base Power 60 W Maximum Turbo Power 89 W Especificaciones de
memoria  Tamafio de memoria maximo (depende del tipo de memoria) 128 GB Tipos de memoria Up to DDR5 4800 MT/s Up
to DDR4 3200 MT/s Cantidad méxima de canales de memoria 2 Méaximo de ancho de banda de memoria 76.8 GB/s
Gréficos de procesador  Graficos del procesador &#8225; Gréaficos UHD Intel® 730 Frecuencia de base de graficos 300 MHz
Frecuencia dindmica maxima de graficos 1.40 GHz Salida de gréaficos eDP 1,4b, DP 1.4a, HDMI 2.1 Unidades de ejecucion 24
Resolucion maxima (HDMI)&#8225; 4096 x 2160 @ 60Hz Resolucion maxima (DP)&#8225; 7680 x 4320 @ 60Hz Resolucién
maxima (eDP - panel plano integrado)&#8225; 5120 x 3200 @ 120Hz Compatibilidad con DirectX* 12 Compatibilidad con
OpenGL* 4.5 Motores de cddecs multiformato 1 Intel® Quick Sync Video Si Tecnologia Intel® Clear Video HD Si Cantidad
de pantallas admitidas &#8225; 4 Compatibilidad con OpenCL* 2.1 Opciones de expansion  Direct Media Interface (DMI)
Revision 4.0 Max # of DMI Lanes 8 Escalabilidad 1S Only Revision de PCI Express 5,0 and 4.0 Configuraciones de PCI
Express &#8225; Up to 1x16+4, 2x8+4 Cantidad maxima de lineas PCI Express 20 Especificaciones del paquete  Zo6calos
compatibles FCLGA1700 Maxima configuracion de CPU 1 Especificacion de solucion térmica PCG 2020C TJUNCTION
100°C Tamarfio de paquete 45.0 mm x 37.5 mm Tecnologias avanzadas  Acelerador Intel® gausiano y neural 3.0 Intel®
Thread Director No Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) Si Compatible con la memoria Intel® Optane&#8482; &#8225;

Si Tecnologia Intel® Speed Shift Si Tecnologia Intel® Turbo Boost Max 3.0 &#8225; No Tecnologia Intel® Turbo Boost
&#8225; 2,0 Tecnologia Intel® Hyper-Threading &#8225; Si Tecnologia de virtualizacion Intel® (VT-x) &#8225; Si Tecnologia
de virtualizacion Intel® para E/S dirigida (VT-d) &#8225; Si Intel® VT-x con tablas de paginas extendidas (EPT) &#8225; Si
Intel® 64 &#8225; Si Conjunto de instrucciones 64-bit Extensiones de conjunto de instrucciones Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2,
Intel® AVX2 Estados de inactividad Si Tecnologia Intel SpeedStep® mejorada Si Tecnologias de monitoreo térmico Si
Dispositivo de gestion de volimenes (VMD) Intel® Si Seguridad y fiabilidad ~ Nuevas instrucciones de AES Intel® Si
Secure Key Si Intel® OS Guard Si Bit de desactivacion de ejecucién &#8225; Si Intel® Boot Guard Si Control de ejecucién
basado en modo (MBE) Si Intel® Control-Flow Enforcement Technology Si



** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el

momento de formalizarlo en Pedido.

*** | a Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.



